Karta technologiczna

Densit® Curing Compound
- uszczelniacz powierzchniowy

Densit® Curing Compound jest uszczelnieniem
powierzchniowym, ktory jest uzywany na wszystkie
posadzki Densitop® celem zabezpieczenia powierzchni
posadzek przez wyschnieciem.

Densit? Curing Compound stosowany ~ na bazie wodnej, rozprowadzanym

:::;':;sc' Jestnatychmiast po potozeniu posadzki  za pomoca specjalnej wysoko

Curing Compound ok.02kgim? | Densitop®i nawierzchni Densiphalt? ~ wydajnej zraszarki.

e szybidego - oskgme | Wcelu zatrzymania wody w posadzce ' _
Densit®lub nawierzchni w okresie Mieszanka utwardzajaca

wiazania. Densit® Curing Compound Densit® Curing Compound musi bye

redukuje kurczliwosé plastycznq nanoszona rownomiema warstwa.

a tym samym ryzyko ztego wigzania

| powstania peknist. Dla zapewnienia szybkiego pokrycia

powierzchni konieczne jest
podzielenie jej na mniejsze obszary.

Mieszanka utwardzajaca Densit® Narzedzia i sprzet nalezy umy¢ woda.
Curing Compound jest biatym ptynem

Dane techniczne |iissiwesei Densit® Curing Compound
Sktadnik aktywny Wosk parafinowy
Wyglad Biafy ptyn
Zapach Nie ma
Materia stata % 24£1.0
Efektywnosc (ASTM c 156) % Ca. 90
Gestosc g/cm (Ib/in3) 0.97 (0.035) + 0.01
Temperatura przechowywania g/cm °c (°F) 10-25 (50-77)
Prosimy o kontaktw celu uzyskania | okres przechowywania maks. mies 6
dalszych informacji  'pH 8505

c € In accordance with EN 13813: CT-C100-F10-A9-A1
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